
仕  様  書 

 

１ 件名  ３Dプリンタの購入 

 

２ 品名及び数量  レーザ加工複合型３Dプリンタ装置 一式 

 

３ 形状その他 

（１） 本体 

Bambu Lab H2S Laser Full Combo10W 

（３Dプリンタ H2S＋10W 455nmレーザ加工オプション一式） 

 

 

（２） その他 

    本体及び付属品の搬入から組立て、設置（並びに梱包材の処分）に至るまで、すべて納入

業者において行うこと。 

 

 

４ 納入期限 

  ２０２６年１２月２５日（金） 

  （・但し土日祝日は除く。 ・納品日については、７日前までに担当者まで連絡すること。） 

 

５ 納入場所 

  広島市安佐南区大塚東三丁目４番１号  広島市立大学 情報科学部棟 ８６４号室 

 （℡082-830-1742 担当：厚海） 

 

６ 検査 

  納入日に本学職員の検査を受けること。（この際、試操作を行い、正常な動作を確認した後に

受領するものとする。） 

 

７ 保証期間等 

  保証期間は、本品検査受領後 1年間とする。ただし、納入者（又は製造者）の責めに属する不

良箇所が生じた場合は、保証期間経過後においても無料で修理又は良品と取替えを行うものとす

る。 

 

８ その他 

  本仕様書に関し疑義を生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、本学職員と協

議のうえ、決定するものとする。 

 

 

 


